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ディスペンサー・コーティング

自動機

開発・試作装置

自動塗布装置

A430
卓上型高速塗布システム

■ピエゾジェットディスペンサーによる高速塗布装置
■アライメント処理、高さ自動補正機能搭載
■PCアプリにて塗布データ作成、DXFデータ読込み

ESシリーズ
高精細塗布描画システム

■100um以下のドットやライン塗布が可能
■高粘度液剤の超微細塗布
■対応ワークサイズ 300×300mm（8インチウエハ対応可）

■高粘度液剤に対応した微細塗布ディスペンサーユニット
■特許セルフバックにより安定した連続塗布が可能
■最小25um内径極細セラミックノズルを採用

ED20
卓上型ディスペンスシステム

■設置場所を選ばない、コンパクトな卓上モデル
■任意位置への液剤塗布、任意形状の線塗布が可能
■アライメント処理、ギャップ自動計測機能搭載

■インライン型精密塗布により、生産ラインでの
　接着剤塗布や導電性液剤の自動塗布が可能
■高粘度液剤の安定した微細塗布が可能

EI-3325
インライン型精密塗布装置

■マスキングレスコーティングを実現
■中粘度の液剤を希釈無しで吐出可能
■独自噴霧技術により凹凸面に均一塗装可能

SC-3325
卓上型コーティングシステム

■実装基板への防湿剤コーティングを自動化
■エリア単位、部品単位で塗布設定、部品側面
　の塗布可能

JC-3325
実装基板防湿剤コーティング

■搬送ローダーとの組合せにより自動化対応
■任意位置への液剤塗布、任意形状の線塗布が可能
■高粘度液剤の超微細塗布が可能

ES
精密塗布システム

高精細塗布ディスペンサー
Twin-air

■高精度微量塗布に適した高速・非接触式ディスペンサー
■タペット位置校正機構により安定した塗布量制御
■低粘度から高粘度液剤まで幅広く対応

ピエゾジェットディスペンサー 
X-JET

■飛散が少ないコーティング可能
■塗料(水系、溶剤系)、各種コーティング剤に対応
■コーティング膜厚を0.1～100μmまで調整可能

スパイラル・コーター

■チップレベルでのマーキングや封止などに対応
■トレイ搬送型のローダー(特注オプション)搭載
■専用PCアプリにて自由度のあるレシピ作成が可能

CL
ペーストコーター

■パワーデバイス、MEMS、電子部品製造の塗布工程に対応
■任意位置への液剤塗布、任意形状の線塗布が可能
■専用PCアプリにて自由度のあるレシピ作成が可能

WL
レジンコーター



ディスペンサー 選定マップディスペンサー 選定マップ

ピエゾジェットディスペンサー スパイラルコーターツインエア

塗布方式 精密ノズル接触式 非接触ディスペンサー ２流体スプレー

制御方式 エアー２系統 ピエゾ駆動 エアー２系統

液剤粘度(m.Pa.s） ＜1,000,000 ＜1,000,000 ＜1,500

液剤例 各種接着剤、導電性ペースト等 各種接着剤、導電性ペースト等 塗料（溶剤系、水系）、防湿剤等

塗布幅 (mm) 0.05～0.3 0.2～ 2 3～１5

ワークとの距離（mm） ＜0.3 0.4～ 5.0 5～80

極微量塗布 微量・非接触塗布 薄膜形成、面塗布

・半導体
チップレベル精密塗布
ウェハレベル塗布　　　
・はんだペースト
はんだダイレクト塗布（極小部品）
リワーク・リペア
フラックス塗布　
・プリンテッドエレクトロニクス
高粘度導電性ペースト　
・UV硬化性接着剤

・自動車部品
エンブレム色入れ
グリース塗布
シリコン樹脂(液状ガスケット）　
・SMT
アーダーフィル塗布
はんだダイレクト塗布（立体構造）
防湿剤塗布（狭いエリア）　
・電子部品
各種接着剤塗布

・自動車部品
プライマー塗布
塗装　
・SMT
防湿剤塗布（広いエリア）　
・薄膜形成
フッソコート剤
UV硬化性樹脂
　

主な用途

導入事例

　
　
●仕様やオプションは、予告なく変更する場合があります。詳細は営業担当までお問合せください。

株式会社エンジニアリング・ラボ
■テクニカルセンター
　　　　　
　　　　　
■本　社
■品川ショールーム

〒390-0843　長野県松本市高宮南8-21
TEL : 0263-88-9611　FAX : 0263-88-8229　　
E-mail : sales@eng-lab.co.jp
〒114-0023　東京都北区滝野川7-2-13 ベルテックス5階
〒140-0013　東京都品川区南大井3-34-3 オフィスＡビル1階
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各ディスペンサーの原理

ツインエアとは、エンジニアリング・ラ
ボが独自開発した特許技術です。シリ
ンジに供給するエア（圧縮空気）圧力
を制御することに加えて、シリンジとノ
ズルの間に�段目の空圧制御ユニット
（R-unit）を設けることで、液体の吐出
を制御。ピコリットルレベルの極微量
塗布が可能です。

電圧を加えると微細な変形をするピ
エゾ素子に連結されたロッドが往復
運動を繰り返し、液剤に圧力を伝播す
ることによって、ノズル孔から液剤を飛
ばします。ピエゾ素子は数十ミクロン
の微細な変位を高速かつ正確に繰り
返すことができるため、高精度微量塗
布に最適です。

スパイラルコーターは、独自のスパイ
ラル構造を使った２流体スプレーバル
ブです。液剤の飛散を極小化するスパ
イラルコーティング技術により、��％
以上の塗着効率を実現することで、マ
スキングが不要となります。凹凸や局
面があるワークにも均一な塗膜形成
が可能です。

ツインエア ピエゾジェットディスペンサー スパイラルコーター
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